P4jeni pouzder s vyvody na spodni strané (BGA, QFN) na zarizeni
FRITSCH od firmy MARTIN

1) Popis zafizeni

Opravarenska  stanice FRITSCH je urcena
k definovanému péajeni a odpajeni polovodi¢ovych
kfemikovych ¢ipti pomoci technologie FLIP-CHIP a
SMD pouzder, které maji vyvody na spodni strané
(BGA, QFN ). Pomoci optického hranolu, je mozné
pomoci dvoji projekce ptesné sesouhlaseni vyvodu
soucastky s motivem na ploSném spoji. Zafizeni
umoziiuje pomoci specialni hlavy péjet pomoci
horkého vzduchu. Pii pajeni i odpajeni je tfeba pouzit
spodni ptedehiev, ktery je soucasti zatizeni. Béhem
procesu je mozno prubézné sledovat teplotu pouzdra
a zakladni desky pomoci termoclankt. Cely proces
pajeni a odpajeni je fizen pocitatem. Je Kk disposici
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pouzdra a typy plosnych spojt.

Pohled na zafizeni Fritsch

2) Moznosti pajeni

Pomo

a)

b)

ci tohoto zafizeni jsme schopni zajistit.

Vyménu BGA a QFN pouzder horkym vzduchem. Na desku se umisti na horni a dolni
stranu desky v blizkosti pouzdra termoclanky. Systém se lokalné zahieje horkym
vzduchem a infra zafenim na teplotu o cca 50 °C vysSi, neZ je teplota pajeni kuli¢ek
pajky. Soucastka se sejme. Pokud osazujeme pouzdra BGA, osazuji se pouze do
pastovitého tavidla, pouzdra s pajecimi ploSkami (QFN) se osazuji do pajeci pasty
olovnaté, nebo bezolovnaté. Pajeci pasta se aplikuje dispenzerem, nebo pomoci lokalni
Sablony.

Pokud to konstrukce dovoluje, pouzdro se paji misto horkym vzduchem v parach.
Jelikoz je na celou desku aplikovana teplota pfetaveni pajky, musi byt zajisténo, Ze
vSechny soucastky danou teplotu vydrzi. Jedna se hlavné o desky bez klasickych
(vyvodovych) soucastek. Tento zpusob je SetrnéjSi a zajisti dokonalé ptetaveni
v celém profilu pouzdra.

Piekuli¢kovani (reballing) odpajenych BGA pouzder. Pro omezené typy BGA pouzder
je mozno realizovat nekulickovani. Omezeni je ddno hlavné typem a velikosti kulicek

pajky.

Kontrolu zapajeni provadime pouze klasickymi optickymi metodami.

Pozndmka: Pred v¥ménou pouzdra je tieba vidy udélat rozbor, jaké je riziko pri opravé a zda se oprava vyplati.

Riziko
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opravy a cena za opravu se miize kus od kusu vyrazné lisit. Vétsinu oprav provadime ,, bez zaruky .
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